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Skladovanie a preprava

Krabice by sa mali skladovat a prepravovaf na
rovhom povrchu v zarovnanych stohoch. Kartény
vzdy skladujte na ploche a nikdy nie zvislo alebo
na hrane. Neskladujte krabice na velmi studenych
(menej ako 2 °C), velmi teplych (viac ako 27 °C)
alebo vlhkych miestach.
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Pred montdzou

Vizudlna kontrola

Pred inStaldciou sa uistite, Zze vyrobok je
skontrolovany v primeranych svetelnych
podmienkach, ¢i nie je poskodeny, chybny alebo
odlisny. Skontrolujte, ¢i farby zodpovedaju
objedndavke, ¢i s mnozstva spravne a krabice

nie su viditelne poskodené. Pocas montdze
skontrolujte, ¢i sa na paneloch LVT Moduleo®
Roots Dryback nenachddzaju viditelné chyby.
Neukladajte panely, ktoré majd viditelné
nedostatky. Pri kazdej montdzi odporucame vzdy
pouzivaf materidly z jednej vyrobnej Sarze, pretoze
nemdzeme zarucif zhodu odtiena pri réznych
Sarziach. Pamdtajte si, Ze niektoré dizajnové
vyhotovenia majd prirodzené rozdiely. Okrem toho
odporic¢ame pouzivat produkt tak, ze budete
kombinovat jednotlivé diely z réznych krabic.

V pripade chyb, ktoré su viditelné pred montazou,
Moduleo® nepreberd zodpovednosf za zvysené
ndklady ani za ndklady na op&tovnu pokladku.
Montdz sa povazuje za prevzatie produktu.

Trvald udrzatelnost

- LVT Moduleo® Roots Dryback je mozné ukladaf
na betdn, cementovy poter, anhydrid (sadra),
drevo, preglejku, drevotriesku, keramicku
dlazbu a vyvysené podlahy s primeranou
pripravou (pozri Priprava podlahy).

- LVT Moduleo® Roots Dryback je mozné
pouzit s tradiénymi vodnymi vykurovacimi
a chladiacimi systémami. Pozri osobitnu
¢ast venovani podlahovému vykurovaniu.
Povrchovd teplota podkladovej vrstvy nikdy
nesmie presiahnuf 27 °C.

- LVT Moduleo® Roots Dryback je vhodny len pre
montdz v interiéri.



- Sezbénne feplotné podmienky: LVT Moduleo®
Roots Dryback je mozné pouzif v interiéroch.
Vo vsetkych montéznych podmienkach
udrziavajte teplotu v rozsahu od 6 °C (min.) do
35 °C (max.). Vyhybajte sa prudkym narastom
teploty o viac ako 5 °C v priebehu 12 hodin.

-V pripade montdaze v oblastiach s velkym
vykyvom teplot (v ur€itych pripadoch to
zahfria priame Ziarenie sInka cez sklo)
odporuc¢ame pouzitie lepenej verzie s lepidlom
Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® HT. Ak
potrebujete dalSie informdcie, kontaktujte
prislusného obchodného zéstupcu.

Zlozenie, konstrukcia a kvalita
podkladovej vrstvy

Poznatky o zloZeni a konstrukcii podkladovej
vrstvy alebo podkladu s zdrojom cennych
informdcii, ktoré umoznuju spravnu kontrolu
pripustnej vihkosti, rovnosti, pevnosti v tlaku a
fahu podkladovej vrstvy. Okrem toho poskytuju
Udaje o type pripravy podlahy, vyrovnavacej/
vyhladzovacej zmesi a pripadnej parozdbrane,
ktord mozno budete potrebovaf poc¢as montdze.
Ak mate nejasnosti alebo pochybnosti o kvalite
zloZenia vasej podkladovej vrstvy, prestudujte si
miestne montdzne normy a/alebo poziadajte o
radu vyrobcu/dodavatela pripravku na pripravu
podlahy alebo vyrovndvacej zmesi.

Vnutrostatne predpisy a normy
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Podmienky na mieste montdze a podmienky
montdze musia byf vzdy v stlade s relevantnymi
vnatrostatnymi predpismi a montaznymi normami.

Ak sa vnutrostatna norma alebo predpis
nezhoduje s odpordcanim vyrobcu, uprednostfiuje
sa prisnejsi predpis.

V pripade instaldcie za okolnosti, na ktoré sa
nevztahuje tento ndvod, sa obrdtte na technickd
podporu.

Priprava podkladovej vrstvy
Nerovnosti podkladovej vrstvy

Spravna priprava je zdkladom bezproblémovej
montdze. Je ddlezité pre vynikajacu konecnu
Upravu LVT Moduleo® Roots Dryback. Vzhlad LVT
Moduleo® Roots Dryback bude vzdy tak dobry,
akd dobrd je kvalita montdzneho podkladu.
Akékolvek nerovnosti podkladovej vrstvy sa ukazu
na dokoncenej podlahe, a preto sa musia vhodne
upravif pred montdzou.

Podkladovd vrstva musi byf tvrdd, rovnd, hladké,
¢istd a suchd, musi mat pevnu struktiaru, nesmie
mat chyby a musi byf vhodnd na dany Gcel. Ak
je to potrebné, zoskrabte a odstrante povodné
lepidld a uvolnend montdznu vyrovndavaciu zmes.
Uistite sa, Ze podkladova vrstva neobsahuje
chemickeé latky ani iné necistoty.

Z estetickych dévodov sa odporuca, aby
nerovnosti podkladu neboli vac¢sie ako 2 mm
merané na Sirke 200 cm a nie vécsSie ako 0,2 mm
merané na Sirke 20 cm.

Mala by sa zvolit vhodné preglejka/vyrovnévacia
zmes, ktord zabezpeci, ze sa na povrchu
dokoncenej podlahy neukézu Zziadne nerovnosti.
Vyber vhodnych materidlov vratane preglejky,
vyhladzovacich/vyrovnavacich zmesi a
akychkolvek podobnych produktov zavisi od
pracovného vyuzitia priestoru a musi ho schvdlif
dodavatel pripravnych materidlov a dodavatel
podlahy. VSetky materidly na pripravu podlahy sa



musia pouzivat v stlade s odpori¢aniami vyrobcu
a vnutro§tatnymi normami pre odolné podlahové
krytiny.

Obsah vihkosti v podkladovej vrstve

- Vlhkosf podkladu musi byt v stlade s
miestnymi alebo ndrodnymi normami pre
inStalaciu prislusnych podlahovych krytin.

- Nevyhrievané cementové potery menej ako
2,0 CM% - 75% RH

- Cementové potery s podlahovym vyhrievanim
menej ako 1,8 cm% - 75% RH

- Nevyhrievané anhydritové (siran vapenaty)
potery menej ako 0,5 CM%

- Podlahovy vyhrievany anhydrit (siran
vdapenaty) menej ako 0,3 CM%

Podkladové vrstvy z betdnu s pricamym kontaktom
so zemou a kamenné podkladové vrstvy musia
byt vybavené G¢innou izolaénou membrénou
(DPM) v stlade s vnutrostdtnymi normami pre
montdz odolnych podlahovych krytin. Pri ukladani
povrchovej membrdany DPM a pri pouZzivani
vyrovnavacej zmesi postupujte podla podrobnych
pokynov vyrobcu. Prehlad vyrobcov a doddvatelov
vam moze poskytnit Moduleo®.

U&innost povrchovej membréany DPM vyrazne
zdvisi od typu produktu, spodsobu ukladania a
podmienok na mieste montaze. Montdzny technik
je zodpovedny za ziskanie sprdvneho poradenstva
od vyrobcu membrdany DPM a za jej pokladku v
sUlade s odporucaniami.
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Délezité

Pokladdka podlahy by sa nemala zacat dovtedy,
kym montdzny technik nezhodnoti a neschvdli
podmienky podkladovej vrstvy a montdze.
Stavebné pohybové Spdry sa musia preniest na
(metdda) podlahy a musi sa pouzif profil.

Aklimatizacia

LVT Moduleo® Roots Dryback sa musi
aklimatizovat v miestnosti montéze alebo v
podobnej oblasti aspon 24 hodin pred montdazou,
pripadne dovtedy, kym produkt nedosiahne
teplotu okolia: je to rozsah tepldt od minimdalne
18 °C do maximdalne 27 °C.

- Dosky alebo dlazdice skladujte v rovnych
blokoch mimo zdroja tepla, chladu alebo okien
s priamym infenzivnym slne¢nym ziarenim. Je
to potrebné pre postupné aklimatizovanie.

Teplotné podmienky pred
montazou
LVT Moduleo® Roots Dryback by sa mal ukladaf pri

izbovej teplote v rozsahu od 18 °C do 27 °C a pri
teplote podkladovej vrstvy nad 15 °C.



18-27°C

Montdz v oblastiach s feplotou nizSou, ako je
odporucand teplota, ovplyvni viastnosti montdze
LVT Moduleo® Roots Dryback. Dosky alebo
dlazdice budl menej ohybné, rezanie bude
ndrocnejsie a bude fazsie vyrezavat malé casti.
Cim je teplota nizsia, tym ndroénejsia bude
montdz. So znizujlcou sa teplotou poc¢as montdze
sa zvySuje riziko nadmerného rozpinania. Montaz
v oblastiach s teplotou, ktord je vysSia ako
odporucand teplota, zvysuje riziko nadmerného
zmrastovania/velkych medzier medzi panelmi.
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Zaciatok montdze

Teplotné podmienky pocas
montdze a po montazi

Konstantnd teplota, ktord nekolise o viac ako

5 °C denne a nie je nizSia ako pozadovand izbova
teplota 18 °C a teplota podkladovej vrstvy 15 °C,
by sa mala udrziavat 24 hodin pred montézou a
pocas nej, ako aj 72 hodin po montdzi.

Pozri tiez ndvod na lepenie pri inStaldcii.

Podlahové vykurovanie

LVT Moduleo® Roots Dryback je mozné pouzit

s tradicnymi vodnymi systémami podlahového
vykurovania (podfa normy EN 1264 Casti

1 az 5). Kdblové elektrické systémy nie su
odporucané, ak systém nie je zapuzdreny v
minimalne 9 mm vhodnej vyrovndvacej zmesi.
Vyhybajte sa priamemu kontaktu s elekfrickymi
kablovymi vykurovacimi systémami. Kontaktna
teplota nesmie nikdy prekrocif 27 °C. V pripade
pochybnosti vyhladajte dalSiu radu + pozri
samostatny ndvod na instaldciu podlahového
vykurovania.

Instalécia podlahového vykurovania musi byt
vypnutd minimalne 24 hodin pred a pocas
inStalacie LVT Moduleo® Roots Dryback.

Plochy s rozdielnou teplotou podlahy (napr. zony
s oddelenymi regulétormi,...) musia byf oddelené
pomocou prechodovej dilatacnej Skary a profilu.

Teplota podlahového vykurovania sa 72 hodin
pred montdzou musi postupne zvySovaf o 5 °C
denne, kym sa nedosiahnu Standardné podmienky
prevadzkovej teploty, pricom maximalna
prevadzkovd teplota dosahuje 27 °C. PreStudujte
si pokyny vyrobcu, v ktorych ndjdete informdcie o
vhodnosti systemu.



Podlahové chladenie

LVT Moduleo® Roots Dryback je tiez mozné
nainstalovaf na podlahovych chladiacich
systémoch. Vstupnd teplota chladiacej vody vSak
nesmie klesnuf pod teplotu rosného bodu. Vzdy
udrziavajte teplotu podkladovej vrstvy aspon 3
stupne nad rosnym bodom. Pri teplotdch pod
rosnym bodom vznikne kondenzdcia, ktord moze
poskodif lepidlo a podlahovu krytinu.

Pozadovana dilataéna
medzera

Podlahy LVT Moduleo® Roots Dryback, kforé sa
lepia priamo na podkladovu vrstvu vhodnym
permanentnym lepidlom, nevyzaduju dilatacni
medzeru.

Informdcie o montdzi na samolepiacich,

volne ulozenych podkladoch ndjdete v Casti
,Odporucany podklad*

Sposoby montaze
LVT Moduleo® Roots Dryback mozno vSeobecne

instalovaf tymito spésobmi:

- Celoplosné lepenie na podkladovu vrstvu
(pozri ¢ast ,,Odporacané lepidld®)

- Lepenie na volhe polozeny podklad Xtrafloor®/

Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

V pripade alternativnych spdsobov montdze, ktoré
nie sU zahrnuté v tomto prehlade, vzdy poziadajte

o fechnické poradenstvo od Moduleo®.

Odporucané lepidia

Dérazne odporic¢ame pouzivaf vhodné lepidld
Xtrafloor®’/Moduleo®/SmartFinish®. Iné lepidld
mo&zu ich vyrobcovia schvdlit pre vasu krajinu,
nevzfahuje sa vSak na ne zdruka Moduleo®.
Odporucania tykajuce sa lepidiel sa mézu v
jednotlivych krajindch alebo na kontinentoch lisit
pre zlozenie lepidla, lokdlne klimatické podmienky
a vnutro§tatne montdzne predpisy/normy.

V pripade akychkolvek vynimocnych podmienok,
ktoré vyzaduju vyber konkrétneho lepidla,
kontaktujte tim technickej sluzby Moduleo®.

VSeobecné pokyny pre poklddku LVT Moduleo® Roots Dryback
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Odporucany podklad

Hoci sa LVT Moduleo® Roots Dryback zvycajne
lepi priamo na podkladovl vrstvu, je mozné zvazit
aj ulozenie na podklad. Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish® md podklady pre volné ulozenie a/
alebo vylepSeny akusticky vykon. Vzdy pouzivajte
podklady, ktoré boli otestované a schvdalené
Moduleo® pre pouzitie s podlahovou krytinou.
Moduleo® odmieta akukolvek zodpovednost v
pripadoch neschvalenych kombindcii.

Vol'ne ukladany podkilad
Xtrafloor’/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

- Vylepsena protihlukova izoldcia (RLw=10 dB s
2,5 mm LVT Moduleo® Roots Dryback)

- Volnd félia a film lepidla citlivého na tlak pre
rychlu a jednoducht montaz.

- Vhodné pre podlahové vykurovanie a
chladenie.

- Poskytuje vynikajicu rozmerovu stdlost.

- Vhodné pre stolicky s kolieskami a rolujuce
bremend do 250 kg.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro dokd&ze
vyhladif drobné nerovnosti so Sirkou maximdine

3 mm. To umozZnuje montdz na uz existujlcich
podlahovych krytindch ako linoleum, kompaktné
PVC podlahy a drevené podlahové dosky Ci
keramické dlazdice (bez prekrac¢ovania spojov)

s obmedzenym alebo Ziadnym presvitanim
nerovnosti podkladovej vrstvy.

Pri poklddke na keramicku dlazbu so Skarami
$ir§imi ako 3mm mozno na vyhladenie skar pouzit
pripravok Moduleo FloorPrep.

Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

sa musi pokladaf na podlahy s minimdlnou
povrchovou teplotou po¢as montdze 18 °C. Je
absolUtne ddlezité monitorovat a zaznamendvat

tieto podmienky pocas celej doby montdaze.
Zaznamy uschovajte ako doklad o montdznych
podmienkach.

Produkt LVT Moduleo® Roots Dryback ulozeny

na Xtrafloor’/Moduleo®/SmartFinish® Flex Pro

je ,plavajuca“ podlaha. V stabilnych teplotnych
podmienkach je montdz bez pnutia dostatocnd

(= dilata¢nd medzera 1 az 2 mm po obvode
miestnosti/plochy).

Informdcie o domyselnych rieSeniach na prekrytie
dilatacnej medzery ndjdete v Casti ,,Dokoncenie
podlahy*.

&;

Montdz Xtrafloor’/Moduleo®/SmartFinish® Flex
Pro volne ukladaného podkladu

Ulozte platy, ktoré st navzdjom spojené okrajmi
pri 90-stupnovom uhle voci smeru pokladky novej
podlahovej krytiny. Podklady Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish® sa musia ukladaf tlacenou stranou
nahor (v relevantnych pripadoch). Nie je nutné
fixovat jeden pldt k druhému. Teraz zaénite ukladat
novu podlahu podla montéaznych pokynov.
Okamzite prerolujte kazdu sekciu podlahovym
valcom s hmotnosfou (aspor) 50 kg. Pocas
pracovnej doby lepidla rolujte niekolkokrat v
réznych smeroch.

Nepouzivajte lepidlo bez predchddzajucej diskusie
s oddelenim technickych sluzieb Moduleo®.

Zdaruka: pouzite vhodného podkladu Xtrafloor®/
Moduleo®/SmartFinish® je za¢lenené do nasej
zdruky. Iné podklady nie st odporacané a
nevztahuje sa na ne zdruka.
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Jednotlivé kroky
montdaze

Odporucané naradie
- Meracie pdsmo
- Ceruzka

- Znackovacia Snura/laser na zabezpecenie
rovného zaciatku/pokrac¢ovania montéze

- Lepidlo a vhodné hladidlo (nie je potrebné pri
samolepiacom podklade)

- VIhkd utierka na odstranenie zvysného lepidla
(nie je potrebnd pri samolepiacom podklade)

- SUprava pravitok
- Pracovny néz

- Valec min. 50 kg (alebo ru¢ny valec pre malé
plochy, ktoré nie su pristupné pre velky valec)

Krok 1: ur¢te smer montéze podlahovej krytiny
Moduleo®.

Krok 2: vypocitajte, ako bude vychédzaf
rozvrhnutie dosiek alebo dlazdic po Sirke
miestnosti/plochy a vyznacte absolltne rovnu

¢iaru na podlahe pomocou znackovacej Sndry/
lasera, zvyc€ajne rovnobezne s najdlhSou rovnou
stenou.

Pozndmka: pri montdzi lepenim pokracujte od
kroku 3. Informdcie o montdzi na volne ulozenom
podklade Xtrafloor®/Moduleo®/SmartFinish®
ndjdete v Casti ,,Montdz volne ukladaného
podkladu® + krok 11.

Krok 3: vyznacte druhu Ciaru, ¢im vznikne sekcia
(Sirokd napriklad 5 radov), ktord sa nalepi
spravnym typom lepidla. Pred pouzitim lepidla si
precitajte pokyny od vyrobcu.

Krok 4: rovnomerne rozlejte sprévne mnozstvo
lepidla na podkladovu vrstvu a pockajte, kym

sa nespoji (Cas v otvorenom stave), teda kym
nedosiahne Uvodnu spdjaciu silu. Viac informdcii
ndjdete v Specifikacidch pouzitého lepidla.

Krok 5: ulozte dosky alebo dlazbu do spojeného
lepidla, sledujte smer Sipok na podklade, aby
sa lepidlo v celej miere prenieslo na podklad
(pracovnd doba).

Krok 6: pri druhom/dalSom rade vezmite novy
panel a uréte potrebnu velkost prvého dielu

(alebo pouzite zvySny materidl z predchddzajucich
radov). Ak chcete dosiahnuf prifazlivy a prirodzeny
vzhlad, neodporic¢ame vam pouzit zvysny materidl
z prvého radu ako prvy diel nasledujuceho radu,
ale ukladat v ndhodnych odstupoch. Inak vznikne
takzvany ,schodiskovy efekt®.

Krok 7: odrezte dosky alebo dlazbu bez pnutia pri
stene alebo olemovani.

Krok 8: nerozotierajte lepidlo na ¢asf vacsiu, nez
dokézete spracovaf v rdmci pracovnej doby.

Krok 9: na zabezpecenie Uplného kontaktu s
lepidlom okamzite zatla¢te kazdl dosku alebo
dlazbu zatieracim blokom alebo ru¢nym valcekom.

Krok 10: zotrite prebytocné lepidlo vihkou utierkou.

Krok 11: okamzite prerolujte kazdu sekciu
podlahovym valcom s hmotnostou (aspofi) 50 kg.
Pocas pracovnej doby lepidla rolujte niekolkokrat v
réznych smeroch.
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Opakujte kroky 3 az 11, kym nedokoncite cell
montdaz.

Ochrana

Moduleo® podlahy, ktoré st Uplne nalepené, by
mali byt chrdnené pred intenzivnou prevadzkou
pocas 72 hodin po instaldcii, aby sa dlazdice a
lepidlo mohli stabilizovat pri konstantnej teplote
medzi 18-27 °C.

Ak st Moduleo® podlahy inStalované na Xtrafloor®/
Moduleo®/SmartFinish® podlozku FlexPro, potom
sa mozu pouzivat priamo.

Prvy kontakt s vodou

Pocas prvych 72 hodin po inStaldcii zabrante
kontaktu Uplne zlepenej podlahy s vodou.
Potom bude lepidlo dostato¢ne vodoodolné bez
negativnych G¢inkov vody na silu spojenia.

Dokoncenie podiahy

Xtrafloor’/Moduleo®/SmartFinish® ponuka cely rad
démyselnych rieSeni na dokoncenie podlahovej
krytiny. Ponuka je kombindciou jedine¢nej
funkcnosti a Stylu: je to mimoriadne odolné
rieSenie, ktoré vzdy zabezpecuje hladké prechody.

Dokoncenie podlahy pri stene

Standardné lemovanie Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish® so zhodnym sa dizajnom

©

- Identické spojenie vasej podlahy LVT Moduleo
Roots Dryback

- Vodoodolnost

- Odolnosf voci opotrebeniu

- Dokonalé riesenie rohov odolnych voci vode,
pretoze HDF nie je v konfakte s Cistiacou
vodou

Natieratelné lemovania Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish® §tyl podla vyberu

- Jedine¢ny vodoodolny materidl

VSeobecné pokyny pre poklddku LVT Moduleo® Roots Dryback 9



Dokoncenie schodov pomocou
rovhakého materidlu ako v
pripade podlahy

Zrazy schodov Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish®

- Uzky hlinikovy profil pre minimalisticky dizajn,
ktory prepoziCiava premysleny a moderny
Koncovy profil Xtrafloor’/Moduleo®/ vzhlad
SmartFinish®

- Zrazy schodov na vnatornej a vonkajSej strane
- Uzky hlinikovy profil pre minimalisticky dizajn, pre LVT LVT Moduleo® Roots Dryback
ktory prepoziCiava premysleny a moderny
vzhlad

Pozndmka: Dizajnovd podlaha LVT Moduleo® Roots
Dryback sa musi lepif na stupnice a ¢eld schodov.

VSeobecné pokyny pre poklddku LVT Moduleo® Roots Dryback 10



Vyplnenie malych spojov pre
dokonaly konec¢ny vzhlad
podlahy a ochrana pred
necistotami a vihkostou

Tesnenie spojov Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish®

- Specidlne vyvinuté pre LVT

- Dostupné v réznych farbdach pre dokonall
zhodu s podlahou.

- Tesnenie spojov Xtrafloor’/Moduleo®/
SmartFinish® je navrhnuté na vyplnenie
nevyhnutnych medzier a nie na zamaskovanie
nizkej Urovne remeselného vyhotovenia a/
alebo vyrobnych chyb.

Konkrétne montazne pokyny pre Xtrafloor®/
Moduleo®/SmartFinish® najdete tu: www.moduleo.
com

VSeobecné pokyny pre poklddku LVT Moduleo® Roots Dryback

Udrzba podiahy

Pozrite si samostatny ndvod na udrzbu
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Délezitd stucast zaruénych podmienok:

Farba takmer vietkych podldh sa bude casom menit, ked' st
podlahy vystavené UV Ziareniu. Zabrénite tomu pouZivanim
zdclon alebo roliet proti jasnému slne¢nému Ziareniu.

PVC md tiez tendenciu ZItnUf v tmavych priestoroch.
Kombinovany efekt méze spdsobif, Ze zakryté plochy (pod
ndbytkom, pod frvalo zatvorenymi dverami a pod.) sa budu
farebne [isitf v porovnani s nezakrytymi plochami. Toto je
charakteristickd viastnosf vietkych podlahovych krytin z
PVC a je vyli¢end z nasich zaruénych podmienok.

Vyhnite sa gumovym alebo latexovym podlozkdm, pretoze
mdzu zanechaf Skvrny. Gumové a latexové kolieska

alebo ochranné kryty pod nabytkom sa nesmu pouzivaf
(odporiuc¢ame pouzivat kolieska typu ,,W* v stlade s EN
12529).

V pripade volnej poklddky sa nase zaru¢né podmienky
nevzfahujd na poskodenie vinylovej podlahy spdsobené
velkym prefazenim, rolovanim alebo postvanim.

Zabrérite tomu, aby sa cigarety, zdpalky a iné velmi horlce
predmety dostali do kontaktu s podlahou, pretoze to

spdsobuje trvalé poskodenie.

Délezité: Cistenie alebo Gdrzba méze prebiehat len vtedy,
ak je podlaha sprévne uloZzend a nevykazuje Ziadne viditelné
nedostatky.

Ak si Zeladte kompletné zaru¢né podmienky, kontaktujte

zastupcu/dodavatela.

Tento dokument bol vydany dra (pozri na konci tohto
dokumentu) a nahradza vietky predchédzajice verzie.
Tento dokument zdroven nahrédza dalSia novd zverejnend
verzia. Najnovsiu verziu vzdy overte na www.moduleo.com.

Pévodné anglické verzia maé vzdy prednost.

V pripade rozporu medzi tymito instalacnymi pokynmi a
miestnymi technickymi normami/zdkonnymi predpismi mé

prednosf najprisnejsi predpis.

IVC Group - 27/06/2024

VSeobecné pokyny pre poklddku LVT Moduleo® Roots Dryback
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